
SOUS-COUCHE THERMIQUE DYNAFLOOR 
Panneaux de sol isolants, étanches et légers 

 

 

La sous-couche thermique est conçue à partir d’un polystyrène extrudé de forte densité, associé à un 
revêtement en ciment renforcé. Les propriétés isolantes du polystyrène extrudé permettent une 
excellente isolation thermique 

Propriétés Valeur 
Résistance à la compression ≥ 300kPa 
Conductivité thermique 0.033W/mk 
Absorption d’eau par volume testé ≤ 1.5% vol 
Densité 35Kg/m³ 
Température de fonctionnement 50⁰C,+75⁰C 
Réaction au feu E 
Résistance thermique 0.15 W/m²K 

 
 
 

Code Désignation Long. 
(mm) 

Larg. 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

Surface 
(m²) 

Poids 
(kgs) 

249000R PAQUET - Sous-couche DYNAFLOOR – 
6 unités - A COLLER 

1200 600 6 4.32 14.10 

 
 
 
 
 
 
 

 


